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当今的数字家庭消费电子需要一个可靠耐用的融合平台，可同时支持语音、视频和数据分

发。MPC8314E采用高性能Power Architecture® e300内核，运行频率高达400MHz，具有16K I/D L1
缓存、带PHY的高速USB 2.0和x2 PCI Express®控制器，有助于减少整体BOM成本。片上系统
(SoC)还包括两个用于网络连接的千兆以太网(GbE)控制器、用于支持多通道VoIP的TDM接口和
分担加密算法任务的安全引擎。MPC8314E基于90 nm工艺技术，具有高集成度，简化了电路板设
计，为支持VoIP、Wi-Fi和高清视频流内容的融合家庭网关等应用提供了一个高性价比的解决方
案。
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